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拝啓
貴社ますますご盛栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度は、SONY XDCAM-EXシリーズフォーマットのさらなる普及、また3D制作ワークフローを絡めたセミナー
を開催する運びとなりました。3D撮影・編集ワークフローをご提案したいと思います。
つきましては大変お忙しい事と存じますが万障お繰合せの上、ご参加頂けますようお願い申し上げます。

敬具

開催日時

10月19日(火) 10月20日(水)

回目

概要：XDCAM-EXステレオ収録 ・FCP 3D編集（Cineform Neo3D）・3D プレビュー

1回目 13:30~15:00 13:30~15:00

2回目 16:00~17:30 16:00~17:30

タイムスケジュール

□ 3D制作機器紹介。3D制作の現状と今後の
取り組み。 IBC新機種情報

展示プロダクツ

SONY
□ XDCAM-EXシリーズ取り組み。 IBC新機種情報

[ｿﾆｰﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 様]
□ Cineform社3D編集用ソフトウェアデモ
IN2CORE社 QTAKE HDデモ
AJA IBC新商品 [アスク様]

□ New MacPro･Colorのご紹介
[アップルジャパン様]

□『Shakira』3Dプロモーションビデオデモ

シリ
□マルチイメージプロセッサーMPE-200
□ 3D業務用モニタ LMD-4251TD
□業務用有機ELディスプレイ PVM-740
□デジタルワイヤレス
Apple
□ NewMacPro、FinalCutStudio
Cineform

□質疑応答
□自由内覧

□ Neo3D
IN2CORE
□QTAKE HD 

□ RIG
会場

〒141-0001

東京都品川区北品川

5 9 11 ご協力会社様5-9-11

大崎MTビル 4階

TEL：03-3445-2070

本社内 会議室
問合せ先:平原 工藤

ご協力会社様

□ソニービジネスソリューション株式会社様

□株式会社アスク様

□株式会社アップルジャパン様



申し込み用紙申し込み用紙

会社名：

10月19日(火) 10月20日(水)

13:30～15:00 16:00～17:30 13:30～15:00 16:00～17:30

※会社名と参加者氏名をご記載ください。 定員になり次第締め切りとさせていただきます。

FAXにて工藤宛まで御申し込み下さい。

FAX：03-5449-6672 


